
부품·소재, 21세기 주력산업으로!
핵심 부품·소재 개발기업 46개 선정 … 화학·섬유기업 선정률 증가

소재산업을 주목하라!

2001년 제1차 부품·소재 기술개발 사업자로 선정된 45개 기업 중 금속·화학·섬유 관련기업의 선정률이 2000

년에 비해 30% 이상 증가해 소개산업이 새로운 유망 투자처로 주목받고 있는 것으로 나타났다.

산업자원부는 9월5일 제1차 차세대 핵심 부품·소재 기술개발 기업 45개를 선정·발표하고, 2001년 272억원을

포함해 향후 3년간 총 598억원의 기술개발자금을 지원키로 결정했다.

부품·소재 개발기업에 선정된 기업들은 기술성 평가 및 사업성 평가를 거쳐 최종 선정됐으며, 향후 3년간 정부

기술개발자금 598억원, 민간 투자자금 390억원, 자기자금 365억원 등 총 1353억원을 지원받아 Global Sourcing에

참여할 수 있는 경쟁력 있는 부품 및 소재개발에 주력하게 된다.

차세대 핵심 부품·소재 기술개발 선정과제

(단위: 개, %)

구 분 기계 자동차 전자 전기 금속 화학 섬유 합 계
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선정과제의 40%에 달하는 16개 과제가 전자부품 부문에 집중돼 있으나 2000년 31개에 비해서 대폭 감소한 반

면, 금속·화학·섬유 등 소재산업 선정비율이 2000년에 비해 30% 이상 증가해 새로운 투자처로 주목받기 시작했

다. 특히, 화학분야는 2000년에 선정대상에 포함된 기업이 하나도 없었으나 2001년에는 6개 기업으로 늘었으며, 섬

유기업도 2000년 2개에서 20001년 3개로 증가한 것으로 나타났다.

핵심 부품·소재 기술개발 투자계획

(단위 : 100만원)

구 분 과제
총 사 업 비

정부출연금 민간 투자기관 합 계

기계류부품 4 2,523(1,207) 1,165 1,550 5,238
자동차부품 1 333(148) 333 200 866
전 기 3 4,585(2,243) 2,277 1,950 8,812
전자부품 16 24,318(11,904) 14,883 19,543 58,743
금속소재 4 8,910(4,311) 3,935 6,150 18,996
화 학 6 8,590(3,708) 4,442 5,858 18,889
섬유소재 6 10,542(3,635) 9,431 3,800 23,773
합 계 40 59,801(27,157) 36,466 39,050 135,317

+ ( ) 안은 1차년도 출연금

2001년 부품소재 기술개발 투자유치 실적은 투자분위기가 침체에도 불구하고 45%의 비교적 높은 성사율을 유



지했다. 반면, 평균 투자배율은 2000년의 9배 수준에서 6배 수준으로 하락한 것으로 조사됐다.

산자부는 2001년 7월 공고한 제2차 부품·소재 기술개발사업에 총 192건의 신청을 접수했으며, 신청자에 대해

제1차 사업과 동일한 방식으로 기술성 및 사업성 평가를 통해 2001년 말까지 선정지원할 계획이다.

아울러 2010년까지 민간 투자기관과 공동으로 매년 50개 이상의 핵심 부품소재를 발굴해 총 2조원의 기술개발

자금을 투입할 예정이다.

한편, 산자부는 9월6일 여의도 63빌딩에서 장재식 장관 등 금융계·산업계·연구계 주요인사 130여명이 참석한

가운데 제1차 부품·소재 기술개발 사업자로 선정된 45개 기업에 대한 투자·기술지원 협력식을 개최했다.

협약식에서 장재식 산자부장관은 정부가 부품소재산업을 IT, BT 등 신산업과 더불어 21세기 성장 주력산업으

로 육성할 계획임을 밝히고, 2002년부터는 16개 공공 연구기관의 협의체인 부품소재 통합연구단 소속 연구원의

기업현장 파견을 통한 『맞춤형 종합기술지원』사업을 본격 추진할 계획이라고 밝혔다.
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